KARTA PRZEROBU

DWUSKtADNIKOWA SOLDERMASKA SITODRUKOWA FOTOOBRAZOWA
PETERS ELPEMER® SD 2497 SG
BIALA, POLYSK

PROFOLIO WOJCIECH DASZCZYK

r, Pl2 0 P 0 l_, l 0 ul. Gustawa Morcinka 33; 44-284 Pstrazna; NIP: 642-274-57-19

email: kontakt@profolio.pl ; www: http://www.profolio.pl



WSKAZNIKI

SD - spos6b nanoszenia: sitodruk
SG — powtoka: potysk
FLPEMER" — zastrzezony znak towarowy firmy Lackwerke Peters GmbH + Co KG

DIAGRAM PROCESU

Ogdlny zarys procesu tworzenia soldermaski na powierzchni plytki drukowanej za pomoca farb Peters przedstawia diagram:

PRZYGOTOWANIE FARBY
Sktadniki miesza¢ w proporcji A:B = 4:1 (wagowo). Czas mieszania minimum 10-15 minut, PRZYGOTOWANIE FARBY
az do uzyskania jednolitej mieszaniny. Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe odgazowanie
mieszaniny.

0CZYSZCZANIE POWIERZCHNI
OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI
Czysci¢ mechanicznie papierami Sciernymi o nasypie 240-400 (max. 600) do uzyskania
czystej, suchej, odttuszczonej i wolnej od tlenkéw powierzchni. Zalecane jest uzyskanie NANOSZENIE POWE OK|

chropowatosci Ra = 1-2 mikrometry.

NANOSZENIE POWLOKI

Nanosi¢ sitodrukiem, przez sita poliestrowe o gestosci od 32T do 54T (bardzo dobre
efekty uzyskuje sie sitami 0 oczkach 60T i 80T) i napieciu ekranu co najmniej 25 N/cm.
Uzywac rakli o twardosci 65-75° Shore-A. Kat przystawienia rakli 75-80°.
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ODPAROWYWANIE
Okofo 10 minut w sposéb swobodny, w tunelu powietrznym, lub piecu konwekeyjnym.
W temperaturze nie przekraczajacej 50°C.

A4

PODSUSZANIE
Podsusza¢ najlepiej w piecu konwekcyjnym. Pierwsza strona okofo 15 minut
w temperaturze 75°C, druga strona okoto 30-45 minut w temperaturze 75°C

TAK PLYTKA
DWUSTRONNA

PROCESOWANIE DRUGIEJ STRONY PCB

Powtarzamy proces nanoszenia, odparowania i podsuszania dla drugiej strony ptytki

drukowanej jesli jest wymagana.

NASWIETLANIE NIE ¥
Naswietla¢ lampami UV o szczytowej dtugosci fali 365nm Iub 405-420nm. Czas 2
ekspozycji dobra¢ doswiadczalnie. NASWIETLANIE

WYWOLYWANIE
Wywotywac w 1% roztworze Na,COs 0 temperaturze 28-38°C, przez czas okofo 50-70 WYWOLYWANIE
sekund, po czym ptytke doktadnie wyptukag.

UTWARDZANIE UTWARDZANIE

Utwardza¢ przez 60 minut (od momentu ustabilizowania sie temperatury) w piecu
konwekeyjnym w temperaturze 150°C. Po czym swobodnie wychtodzi¢ do temperatury pokojowej.
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CHARAKTERYSTYKA

»  Fabaprzeznaczona do aplikacji za pomocg sitodruku
»  Fotoobrazowa
»  Wywotywana w rozwtowrach wodno alkalicznych

PARAMETRY FIZYKALNE

*  Baza: polimer nowolakowo-epoksydowy

»  Zawartosc fazy statej: 77% +/- 2% (wagowo)

*  Lepko$¢ mieszaniny w temeraturze 20°C: 20000 +/- 3000 mPas

«  Ciezar wasciwy mieszaniny w temeraturze 20°C: 1,47 +/- 0.05 g/cm?®
(Komponent A: 1,49 +/-0.05 g/cm3; Komponent B: 1,41 +/-0.05 g/cm3

Zdatno$¢ mieszaniny do uzycia: do 3 dni
w przypadku przechowywania jej w temeraturze 18-23°C, bez dostepu do $wiatta)

PARAMETRY MECHANICZNE

* Doskonata przyczepnos¢ do miedzi oraz przyczepnos¢ "farba na farbe”
przewyzszajaca wytyczne normy IPC-SM-840D w zakresie zastosowar w przemysle telkomunikacyjnym (klasa T) oraz rozwigzaniach wysokiej
niezawodnosci i rozwigzaniach militarnych (klasa H)
+  Najwyzsza klasa odpornosci na odpryski przecietej powtoki
zgodnie z wytycznymi normy 1S0 2409 (krawedzie ciecia sg catkowicie gtadkie, zaden z kwadratéw siatki nie odpryskuje)
*  Wytrzymato$¢ na zarysowania
test SIMEX typ RH3 - igta z rylcem o Srednicy Tmm obcigzonym masg 2 kilogramdw
test "oféwkowy" - $lad na powierzchni pozostawia dopiero otéwek o twardosci 6H obciazony sitg 7,5N )
*  Odpornos¢ na kapiele galwaniczne
(np: do naktadania powtdki nikiel/ztoto, pallad, srebro) czy kapiele cynowe
*  Odpornos¢ na kwasy
(brak zmian w powtoce przy 30-to minutowym zanurzeniu w 10% roztworze kwasu siarkowego H,S04)
*  Odporno$¢ na zasady
(brak zmian w powtoce przy 30-to minutowym zanurzeniu w 10% roztworze wodorotlenku sodu NaOH)
*  Odporno$¢ na szoki termiczne
przewyzszajaca wytyczne normy IPC-SM-840D w zakresie zastosowar w przemysle telkomunikacyjnym (klasa T) oraz rozwigzaniach wysokiej
niezawodnosci i rozwigzaniach militarnych (klasa H)
*  Odporno$¢ na kapiele lutownicze
(luty ofowiowe - 20s w 265°C, luty bezotowiowe 10s w 260°C)
* Odporno$¢ na rozpuszczalniki i $rodki czyszczace
(Alkohol izopropylowy, 10% zmywacze alkaliczne, chlorek metylenu, Etanoloamina, Limonen, Dichlorometan)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

*  Wytrzymato$¢ izolacji na przebicie - 160-190 kV/mm

*  Rezystancja powierzchniowa - 2 x 10 Ohma

« Op6rwiasciwy-1x10'® Ohmaxcm
Rezystancja izolacji przewyzszajgca wytyczne normy IPC-SM-840D w zakresie zastosowan w przemysle telkomunikacyjnym
(klasa T) oraz rozwigzaniach wysokiej niezawodnosci i rozwigzaniach militarnych (klasa H)

* Stafa dielektryczna - 3.7 (przy czestotliwosci TMHz)

*  Odpornos¢ na elektrokorozje (wg normy SN 57 030 Siemens)

*  Wspdtczynnik rozproszenia - 0,029 +/-0.003
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WARUNKI PRZECHOWYWANIA

=425 0(
HE +50c | Przechowywac w temperaturze od +5°C do + 25°C [+41°F do + 77°F]
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|\ Chroni¢ otwarte pojemniki przed promieniowaniem UV
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